
®

D
A

T
E

E
C

N
D

E
S

C
R

IP
T

IO
N

R
E

V
ISIO

N
 D

A
T

A

A
P

PR
O

V
E

D

U
N

IT
: 

SC
A

L
E

:
S

IZ
E

: 

T
IT

L
E

:

G
U

A
N

G
D

O
N

G
 N

A
T

C
O

N
N

 E
L

E
C

T
R

O
N

IC
 C

O
.,L

T
D

S
H

E
E

T
:

SY
M

D
A

T
E

D
R

A
W

N

T
O

L
E

R
A

N
C

E
:

A
N

G
L

E

X
.X

X
X

X
.X

X

X
.

X
.X

P
R

O
JE

C
T

I0N

A
P

P
R

O
V

E
D

C
H

E
C

K
E

D
D

R
A

W
IN

G
 N

O
.:

P
A

R
T

 N
O

.:

C
U

S
T

O
M

E
R

: 
C

U
S

T
O

M
E

R
 P

/N
: 

R
E

V
:  

   R
oH

S
 

com
pliant

广
东
纳
特
康
电
子
股
份
有
限
公
司

R
E

V
:  

冯
显
东

郑
双
平

莫
健
勇

2024.9.4

m
m

±0.50

±0.35

±0.25

±0.05
±2°

1/1
1:1

A
4

A
Q

H
A

1251P
SA

A
490

N
/A

N
/A

N
/A

Pitch2.50*H
2.50m

m
 P

in H
eader       

Single R
ow

 S
traight T

ype

P
acking

 1.G
en

eral
 2.T

a
pe

&
R

eel

 3.T
u

be
 4.T

ray

 5.O
the

r

√

A
P

Q
H

A
1

-
X

X
S

4
9

0
2

5
1

2
5:   H

=
2

.5
0

m
m

0
1~

40
A

      G
/F

B
      A

u
3

µ
"

C
      A

u5
µ

"
D

      A
u1

0
µ

"
H

      G
F

/S
n

12
0

µ
"

S
      S

n
1

20
µ

"
Z

      S
p

e
cia

l
(U

nd
e

rlin
e o

p
tio

n 
is sta

nd
a

rd
)

A
     B

K
-P

B
T

F
     B

K
-L

C
P

G
     B

K
-P

A
9

T
S

      S
p

e
cial

(U
nd

e
rlin

e o
p

tio
n 

is sta
nd

a
rd

)

A

H
ig

h
 O

p
tio

n
N

o
. o

f P
o

sitio
n

s
P

la
tin

g
 O

ptio
n

In
su

la
to

r M
a

te
ria

l
O

ption

▼

Ω
 Ω

 

▼

▼

▼


